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Abstract (en)
According to the existing prior art, the openings of the grids of electron gun systems are produced using a stamping technique. Since the required
tight tolerances for these openings 13.1, 13.2, 13.3 can be implemented only by means of precision stamping machines, it is proposed according to
the invention to clad the openings 13.1, 13.2, 13.3 with deep-drawn insertion sleeves 14.1, 14.2, 14.3 and to connect them fixedly to the grid 10. The
extraordinarily good dimensional stability of the deep-drawn insertion sleeves 14.1, 14.2, 14.3 is not adversely affected when the connection of the
grid 10 and the insertion sleeves 14.1, 14.2, 14.3 is made using a template in a laser-welding technique. <IMAGE>

Abstract (de)
Nach dem gegenwartigen Stand der Technik sind die Offnungen der Gitter von Elektronenstrahl-Erzeugungssystemen in Stanztechnik gefertigt.
Da die geforderten engen Toleranzen fiir diese Offnungen 13.1, 13.2, 13.3 nur mittels Prazisionsstanzmaschinen realisiert werden kénnen, wird
erfindungsgeman vorgeschlagen, die Offnungen 13.1, 13.2, 13.3 mit tiefgezogenen Einsteckhiilsen 14.1, 14.2, 14.3 auszukleiden und mit dem
Gitter 10 fest zu verbinden. Die auBerordentlich gute MaBhaltigkeit der tiefgezogenen Einsteckhilsen 14.1, 14.2, 14.3 wird nicht beeintrachtigt, wenn
die Verbindung von Gitter 10 und Einsteckhilse 14.1, 14.2, 14.3 unter Verwendung einer Lehre in Laserschwei3technik ausgefuhrt wird. <IMAGE>
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